Datenaufbereitung fiir die LPKF-Frase

Typ 101 LC
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1. Datenexport mit Altium Designer

1.1. Altium Designer - Gerber Daten

e layout (*.PcbDoc Datei) laden
e <File> > <Fabrication Outputs> - <Gerber Files>

Specify the unitz and format to be uged in the output files.
Thiz controls the unitz [inches or millimeters), and the number of digits before and after the
decimal poirt.

Units Format

) Millimeters

The number farmat should be zet to suit the requirements of pour Project.

The 2:3 farmat has a 1 mil resalution, 2:4 has a 0.1 mil rezolution, and 2:5 has a 0,01 mil
resolution.

If you are using ore of the higher rezolutions you should check that the PCB manufacturer
supparts that farmat.

The 2:4 and 2:5 formats anly need to be chosen if there are objectz on a grid finer than 1
i,

Es wird 2:4 Auflosung verwendet. Die Koordinatenangaben in den Gerber-Dateien haben
daher immer 6 Stellen, z.B: X011348Y012716D02*
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Mechanizal Layers(z] to Add to All Plote

Extension | Laper Name

Layer Name |

GTO Top Owerlay
GTP Top Paste
GTS Top Solder
GTL Top Layer
GBEL Biottom Laper
GBS Bottom Solder
GEP Bottom Paste

Gh13 Mechanical 13
Ghi15 Mechanical 15

GkO Kesp-Out Laper [ ]
GPT Top Pad Master [ |
GFE Bottom Pad Mazt [ |

GBO Bottom Owey
G Mecharic (_Iy
Gi2 techarical -

U
d

O00O0ONCoooooads

Flot
Mechanical 1 [l
Mechanical 2 d
Mechanical 13 d
Mechanical 15 d

Plat Layers - Mirrar Layers + [T Include unconnected mid-laver pads

Anleitung

Optionale Einstellung: einseitige oder zweiseitige Platine Auch weitere Layer sind mdglich -

z.B.: extra Layer fiir Texte

Gerber Setup E@

Drill Drawing Plaotz
[C] Plot all used layer pairs
[0 B cittorn Layer-Top Layer

Drrill Guide Plots
[ Plot all used layer pairs
[ B cttorn Layer-Top Layer

[T Mirrar plots

[T Mirrar plots

Drill Drawing Symbals

() Characters
Svmbaol size
S0l

Ok ] ’ Cancel

Hier miissen keine Einstellungen getroffen werden
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Gerber Setup EE

| Size | Sike | Hole Size

If the Embedded apertures option iz
enabled apertures will automatically
be created from the PCE each time
you generate the output files using

thiz Cébd zetup.

If this option iz not enabled the
aperture lizt on the right is uzed.

se the buttons to create or load a
suitable aperture list.

Optiohe
M azimum aperture size

280mil

Generate relief shapes 4 m

Elash pad shapes Mew... Edit... Bename. .. Clgar... Delete

Flazh all fills
n Lreate List From PCB Load... || Save...

Wir benotigen an dieser Stelle keine separate Blendenliste - es ist ,Embedded apertures”
zu wahlen

Gerber Setup EE

Film Size ading// Trailing Zeroes

# [horizontal] — 20000mil () Keep leading and trailing zemes

Y [wertical) TE000mi

Border size 1 000mil

Aperture Matching Tolerances
Plus 0.005mil

Minus 0.005mil

[ G54 o aperture change

[ Uze zoftware arcs
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Es wird die ,CAMtastic.Cam” geladen. Die CAMtastic-Datei wird fiir die weiter Aufbereitung
nicht mehr benotig.

Die relevanten Dateien wurden nun erzeugt und befinden sich im gleichen Verzeichnis wie
die *.PcbDoc-Datei.

Folgende Dateien sind fiir die weiteren Abldufe wichtig:
e *.GTL - Gerber File Top Layer
e *.GBL - Gerber File Bottom Layer
e *.GM1 - Gerber File Mechanical Layer (Board Outline)

1.2. Altium Designer — Bohrdaten

e Llayout (*.PcbDoc Datei) laden
e <File> > <Fabrication Outputs> - <NC Drill Files>

wcouses ==
Ophions

MC Drill Format

Specify the unitz and format to be uzed in the MC Drill output files.

i This control: the units [inches or millimaters], and the number of digits before and after the

decimal point. Upi Farmat
@ _| irneters

The number format should be set to suit the requirements of your design. The 2.3 format
haz a1 mil resolution,

2:4 has a 0.1 mil resolution, ahd 2:5 has a 0.01 mil resolution. |f you are uzing one of the
higher resolutions you

should check that the PCE manufacturer supports that format. The 2:4 and 2.5 formats
only need to be chosen

if there are holes on a grid finer than 1 mil.

L ailing Zeroes

leading zeroes e to relative ongin

) Suppress trailing zeroes

rate separate MC Drill files for plated & non-plated haoles
[ Use driled slat command (G 85)
7] Generate Board Edge Bout Paths

@ ance' l
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Bevor die ,,CAMtastic.Cam” geladen wird, erscheint ein weiteres Fenster.

ata L= | 2
Setting
Start@nits: 2.4 Traiing)Abs Inch

Shape/Default Hole Size

0,0320:0,0320 Tool Table...

Hier sollte auf jeden Fall das zuvor gewadhlte 2.4-Format angezeigt werden.

Die CAMtastic-Datei wird fiir die weiter Aufbereitung nicht mehr benétig.
Die relevanten Dateien wurden nun erzeugt und befinden sich im gleichen Verzeichnis wie
die *.PcbDoc-Datei.

Folgende Datei wird fiir die weiteren Aufbereitung bendtigt:
e *TXT — Excellon Drill File

"Achtung: der Textfile muss den Namen des Projektes besitzen. Bitte nicht mit dem
»Status Report.Txt” verwechseln!!
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2. LPKF CircuitPro 1.4

2.1. Grundeinstellung - Prozessplanungsassistent

Erstbenutzung des Programms:

Die Software befindet sich im Netzlaufwerk unter:
G:\Datensammlung\Install_Update\LPKF\CircuitPro Version 1.4.438.0

Nach dem ersten Offnen des Programms erscheint folgendes Einstellungsfenster:

Bitte oben rechts in dem Fenster direkt den Prozessplanungsassistenten starten

Neues Dokument

‘ Prozessplanungsassistenten starter

Vorlagendatei
In CircuitPro installierte Vorlagen

Beschreibung

Anleitung

{2 SingleSided. chf PCE with one predefined layer.

= SingleSided_Top.chf PCE with one predefined layer on top side.

= DoubleSided ProConduct.chf PCE with predefined Top and Bottom layers, prepared for ProConduct process.
= DoubleSided_GalvanicTHP.cbf PCE with predefined Top and Bottom layers, prepared for galvanic THP process
= DoubleSided EasyContac.cbf PCE with predefined Top and Bottom layers, prepared for EasyContac process,
= DoubleSided_NoTHP.cbf PCE with predefined Top and Bottom layers, no THP.

= 4Layer_ProConduct.cbf PCE with four predefined layers, prepared for ProConduct process.

= 4layer_ProConduct_MultiPressS. cbf PCE with four predefined layers, prepared for ProConduct, MultiPress S process.
= 4layer_ProConduct_MultiPressS_DoubleCore.cbf PCE with four predefined layers, double core, prepared for ProConduct, MultiPre
= 4layer_GalvanicTHP.cbf PCE with four predefined layers, prepared for galvanic THP process,

= 6layer.chf PCE with six predefined layers.

= 6lLayer_MultiPresss.chf PR with six predefined layers, MultiPress S process,

= BLayer.chf PCE with eight predefined layers.

= BLayer_MultiPresss.cbf PCE with eight predefined layers, MUltiPress S process. 3z
< >

AlsStandard setzen

E




Anleitung

Eer & Electronics

Wie viele Layer wird die Leiterplatte haben?

Uberblick 4
Anzahl Layer

qyop

Durchkontaktierung
Oberflachenbeha...

Zusammenfassung O Einseitig Bottom @) O Doppelseitig

Uberblick

Anzahl Layer
Substrat
Durchkontaktierung
Oberflachenbeha...
Zusammenfassung

(O PTFE mit Keramikfullur

) Kapton

\ ?

Zurtick
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Prozessplanungsassistent

Uberblick

Anzahl Layer
Substrat
Durchkontaktierung
Oberflachenbeha...

Zusammenfassung

Zusammenfassung

_ [R5

Laser & Electronics

Anleitung

\

Anzahl Layer
Einseitig Top

Substrat
FR4/FRS

Durchkontaktierung

Oberflachenbehandlung

Zurtick
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2.2. Grundeinstellung - Konfigurationsassistent

Anleitung

Als nachstes erscheint der Konfigurationsassistent. Hier sind folgende Einstellungen zu

treffen:

igurationsassistent

Uberblick
Mit Maschine verb...

Verbindungsschritte
Maschinentyp
Maschinenoptionen
Verfiighare Werk...
Durchkontaktierung
Multi-Layer
Oberflichenbeha...
CAD-System

Zusammenfassung

Mit Maschine verbinden

Schalten Sie die Maschine
an.

Bitte verwenden Sie das
USB-Kabel, um die Maschine
mit dem PC zu verbinden.

Es folgt ein Hinweis, dass die Software keine Maschine erkannt hat.

o Keine Maschine erkannt!

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Maschine eingeschaltet und kaorrekt mit dem PC verbunden ist.

Ernelt we

hlen

10
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Anleitung

Die hier zu treffenden Einstellungen miissen unserer ,alte” Frase LPKF 101 LC am ndchsten
kommen. Daher bitte die Einstellung wie folgt vornehmen:

Igonfigyrationsassistent

Uberblick 3
Mit Maschine verb...

Verbindungsschritte
Maschinentyp

Maschinenoptionen
Verfiighare Werk... l@ ytoMat E33
Durchkontaktierung
Multi-Layer
Oberflachenbeha...
CAD-System
Zusammenfassung

O LPKF ProtoMat 5103

\

O LPKF ProtoMat 543

(O LPKF ProtoMat 563

Nun sind folgende Werkzeuge auszuwahlen:

Igonfigyrationsassistent

Welche LPKF-Fras- und -Bohrwerkzeuge sind vorhanden?

Uberblick
Mit Maschine verb...

-
O HF Werkzeugset

—E—

JR O —

Verbindungsschritte
Maschinentyp

Maschinenoptionen

Verfiighare Werk... O Micro Cutter

Durchkontaktierung w utter

Multi-Layer

Oberflachenbeha... =
e —

CAD-System

Zusammenfassung

© spiral Drill 0,3 mm

O spiral Drill 0,4 mm

\ M Criral Ml NS

© End Mill (RF) 0,4 outer 1,0n
© End Mill 0,8 mm ) Contour Router 2,0 n
O End Mill 1,0 mm

e e E—

O End Mill 2,0 mm

© End Mill 3,0 mm O spiral Drill 0,2 mm

| —

e | E——

'0 MM spiral Drill 1,8 mm

O spiral Drill 1,9 mm

O spiral Drill 1,1 mm

11
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e ,Universal Cutter” fiir das spdtere Frasen der Leiterbahnen
e ,Contour Router 1,0 mm* fiir das Frdsen des Mechanical Layers
e ,Spirall Drill 1,0 mm*“ fiir alle Bohrungen

Hinweis: Bitte nicht die Auswahlmaéglichkeit ,,Alle Werkzeuge” wdihlen, da wir nur genau
diese 3 Werkzeuge fiir die Erzeugung der entsprechenden LMD-Datei bendtigen.

_Konfigurationsassistent

Uberblick
Mit Maschine verb...

Verbindungsschritte
Maschinentyp

Maschinenoptionen
Verftighare Werk... ) LPKF ProConduct ) LPKF MiniContac RS () LPKF Contac RS

Durchkontaktierung
Multi-Layer
Oberflachenbeha...
CAD-System

Zusammenfassung ! -
(O LPKF EasyContac

\ /

Zurtick

12



Uberblick
Mit Maschine verb...

Verbindungsschritte
Maschinentyp
Maschinenoptionen
Verflgbare Werk...
Durchkontaktierung
Multi-Layer
Oberflachenbeha...
CAD-System
Zusammenfassung

“Laser & Electronics

Anleitung

\

O LPKF MultiPress 5

Itilaverpress

Zurtick

Uberblick
Mit Maschine verb...

Verbindungsschritte
Maschinentyp
Maschinenoptionen
Verflighare Werk...
Durchkontaktierung
Multi-Layer
Oberflachenbeha...
CAD-System
Zusammenfassung

“Laser & Electronics

\

O LPKF ProMask

O LPKF ProtoPrint

(O LPKF ProLegend

Zurtick

13




Uberblick
Mit Maschine verb...

Verbindungsschritte
Maschinentyp
Maschinenoptionen
Verflgbare Werk...
Durchkontaktierung
Multi-Layer
Oberflachenbeha...
CAD-System
Zusammenfassung

Anleitung

“Laser & Electronics

O CR-5000

© nicht bekannt

Zurtick

Uberblick
Mit Maschine verb...

Verbindungsschritte
Maschinentyp
Maschinenoptionen
Verflighare Werk...
Durchkontaktierung
Multi-Layer
Oberflachenbeha...
CAD-System
Zusammenfassung

Zusammenfassung

“Laser & Electronics

\

Maschinentyp
LPKF ProtoMat E33

Maschinenoptionen

Verflgbare Werkzeuge
Universal Cutter
Contour Router 1,0 mm
Spiral Drill 1,0 mm

Durchkontaktierung
Anderes Durchkontaktiersystem

Multi-Layer
Andere Multilayerpresse

Oberflachenbehandiung

\ —

14
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Alle Voreinstellungen sind getroffen.
Sollten doch zu einem spiteren Zeitpunkt Anderungen an den Grundeinstellungen
vorgenommen werden, sind die Assistenten hier zu finden:

e <Assistenten> > <Prozessplanungsassistent>
e <Assistenten> > <Konfigurationsassistent>

2.3. Virtuelle Maschine

Nun muss die Software mit der ,virtuellen” Hardware verbunden werden. Uber
<Maschinensteuerung> - <Verbinden...> muss nun die virtuelle Maschine gewahlt werden.

Mit Maschine verbinden

Wahlen Sie die Maschine zum Verbinden aus

Virtuell H

E33

5103
Virtuell

x

Mit Maschine verbinden

Wiéhlen Sie die Maschine zum Verbinden aus

T -

15
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Verbindungsschritte

@ Verbinde mit Maschine.

@ Prife Maschine, Maschinentyp und Firmware.

@ Synchronisiere Einstellungen.

@ Prife auf abnormes Beenden und behebe dies n&tigenfalls.
. jibre Referenzfahrt durch.

re in die Start-Position.

Prifen Sie, ob ein Werkzeug eingespannt ist und geben Sie seine
Werkzeugmagazinposition an.

¥

Auf den letzten Haken muss nicht gewartet werden - einfach mit <OK> bestdtigen.

2.4. Importieren
e <Datei> -> <Importieren...>

Importieren

Importierer  Dateiname Blenden/Werkzeugliste Layer/Vorlage Groke/Format

=1 hinzuftigen...

Suchen in: . Test-Daten2 - ? 4 '
- © I Entfernen
i MName Anderungsdatum

e || JTAG_USB_V0.2_MSP_FTDLATL 070320121307  ATL-D
PRV TN g | Zuletztbesucht 9 7aG 5B v0.2_MSP_FTDLDRL 070320121311 CAM
2] JTAG_USB_V0.2_MSP_FTDLDRR 070320121311 Akium
|| JTAG_USB_V0.2_MSP_FTDLEXTREP 070320121307  EXTRE
42 JTAG_USB_V0.2_MSP_FTDLGBL 070320121307 CAMe
4 JTAG_USB_V0.2_MSP_FTDLGM1 070320121307 CAM
: 48 JTAG_USB_V0.2_MSP_FTDLGTL 070320121307 CAM
Bibliotheken || JTAG_USB_V0.2_MSP_FTDLLDP 070320121311  LDP-D
|| JTAG_USB_V0.2_MSP_FTDLPcbDocPreview  07.03201213:09  PCBD(=
A 2] JTAG_USB_V0.2_MSP_FTDLREP 070320121307  Report
Computer || JTAG_USE V0.2 MSP_FTDLRUL 070320121307  RUL-D
. [ TTAG, USB V0 TXT 070330131341 Textdo
‘.E || JTAG_USB_VO-macro.APR_LIB 070320121307  APR_LI
|| Status Report. Tt 070320121311

4 | i |

Dateiname: "JTAG_USB_VO.TXT" "JTAG_USB_W0.2_MS

Dateityp: Allfiles *.7)

Bereit .:

16
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Die unter Altium erzeugten Geberdaten und Bohrdaten miissen hier eingelesen werden:

e *,GTL - Gerber File (Top Layer) und/oder

e *.GBL - Gerber File (Bottom Layer)

e *.GM1 - Gerber File (Mechanical Layer oder Board Outline)
e *.TXT - Excellon Drill File

Mit der Bestitigung <Offnen> werden die ausgewihlten Dateien importiert. Nun miissen den
einzelnen Daten noch die entsprechenden Layer zugewiesen werden.

Importieren
Importierer  Dateiname 5 Format Blend
JTAG_USB_V0.2Swaiuimiian GerberX [w | JTAG_USB v Tn*‘atec; = Abbrechen
JTAG_USB_VD.TXT Excellon =] JTAG_USB_VD.'Z” Drill Unplated 7.36 mm
_ SiIkScreenTop
=
erPasteBottom
Silk.ScreenBottom
RuboutBettom
2D-Ansicht = Blenden/Werkzeuge  Text Ansicht
| Gribe 43,62 x 18,19
Einheit inch
Werte Absolute
Dezimal Omit leading
Dezimalstelen m,n 2 | 4
B J]l::l.lElldll 1l lIE.F.IlII3| [
o Bereit
i
e *,GTL - Gerber File (Top Layer) - ToplLayer
e *.GBL - Gerber File (Bottom Layer) -> BottomLayer
e *,GM1 - Gerber File (Mechanical Layer) -> BoardOutline
e *TXT - Excellon Drill File - DrillUnplated

17
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Ergebnis
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2.5. Isolieren

Werkzeugbahnen zum Isolieren und Konturfrdsen erzeugen:

Isolation:
Haken bei ,Ausfiihren”; dann ,Details anzeigen”

M Frésbahngenerator

Isolationsmethode

Einfach

Beschreibung

Isolierung mit einfachem Isolationskanal
Kdrzeste Bearbeitungszeit

~ Konturfra
Konturfrasmethode

Eckstege

Beschreibung

Konturfrdsen mit Stegen in jeder Ecke

56

@ Ausfahren

Details anzeigen

" In Werkzeugbahn umwandeln

@& Bohrer Details anzeigen
Passermarken Details anzeigen
Ankérnungen erzeugen Details anzeigen

Q@ @ ¢

Vertiefungen Details anzeigen SchlieBen

19
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M Frisbahngenerator

[~ Isolation

Anleitung

1/4

& Ausfiihren

‘ii ,'j Beschreibung
Isolierung mit einfachem Isolationskana

Kiirzeste Bearbeitungszeit

End Mill (RF) 0,15 rmm
End Mill (RF) 0,25 mm
End Mill (RF) 0,4 mrm
End Mill 0,8 rmrm

End il 1 mrm

End il 2 mrm

Quelle <Wiring> Layer v | Isolationsbreite 0,2 s | mm

Primar pversal Cutter 0,2 mm  +| Pad-Isolation |0 | mm

Verfiighare Werkzeuge niversal Cutter 0,2 mm 4| Rubout <Kein Rubout |Konzentrisch
icro Cutter 0,1 mrm Toleranz 0,002 4| mm

[ Optimierte Rubout-Flache erzeugen [ Entferne Spitzen
Izalation erzwingen

— Innere lsolation ausfihren

[£3

Existierende Werkzeughahn ersetzen

" In Werkzeugbahn umwandeln

& Bohrer
@ Passermarken
@ Ankdrnungen erzeugen

@ vertiefungen

Der Haken sollte hier bei ,Universal Cutter 0,2 mm” voreingestellt sein.

Isolationsmethode:
- FEinfach oder
- Einfach, Pads doppelt

20
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Anleitung

Konturfrasen: hier wird die AuRenumrandung (Boardoutline / Mechanical Layer) festgelegt.
Haken bei ,Ausfiihren”; dann ,Details anzeigen”

0l Frésbahngenerator

\d _Innen

G i)

<
«ETIT _

Stegposition ‘M

Quelle

Werkzeug

Stegbreite 0 < mm
Abstand 0 | mm
Toleranz 0,002 = mm

Existierende Werkzeughahn ersetzen

Konturfrasmethode

Einfach

Beschr

eibung

Konturfrasen ohne Stege

Details ausblenden

" In Werkzeugbahn umwandeln

@& Bohrer Details anzeigen
{) Passermarken Details anzeigen

& Ankérnungen erzeugen Details anzeigen
Details anzeigen

@ Vertiefungen

Einstellungen wie im Bild zuerkennen:
- Quelle:

- Werkzeug:
- Stegposition: Umlaufend

<Mechanical> Layer
End Mill long 1 mm

21
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In Werkzeugbahn umwandeln:

Haken nur bei Bohrer;
<Details anzeigen> und Einstellungen wie im Bild

Anleitung

I8 Frisbahngenerator

" Isolation

13

& Ausfiihren

Isolationsmethode

‘ Einfach ‘

Beschreibung

Isolierung mit einfachem Isolationskana
Kiirzeste Bearbeitungszeit

I~ Konturfrasen

176

& Ausfiihren

Konturfrasmethode

Einfach

Beschreibung

Konturfrasen ohne Stege

O Passermarken

O Ankérnungen erzeugen

O vertiefungen

— s
o <Drilling> Laver | g

Quelle

Werkzeug

22
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Ergebnis!

Nun muss die erzeugte Datei fiir den Boardmaster bereitgestellt werden.
e <Datei> > <Exportieren> > <Nach LMD exportieren...>
e LMD-Datei im Zielordner speichern

23
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3. Boardmaster Version 3.00

3.1. Installation

Die Software befindet sich im Netzlaufwerk unter:
G:\Datensammlung\Install_Update\LPKF\Boardmaster Version 3.00

Bei der Installation muss die Prototypenfrase LPKF 101 LC ausgewahlt werden.

Protobat C20

Protakdat C30 - C30/5 [Frazmator mit schwarzer Kappe)]
Protobat C30 - C30/5 [Frasmotor mit silbermer Kappe)
Protobat CeO

Pratabdat C100/HF

Protobdat b4 30 oder k3045

Pratabdat +E60

Protobat 95:/11 - Modell 1993 oder juinger

Wishlen Sie det zu installierenden Frazbohrplatter.

CA/S
© LPKF 101 HIP
€ LPKF 1071 Autamil

24
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Anleitung

Jetzt sollte nach dem Starten des Boardmasters unsere

Frdse oben in der
Programmoberflache angezeigt werden.

< Board Master [LPKF 101 LC] - =standard>

Datei Bearbeiten Ansicht  Konfiguration  Merfahre nach 7

T <mbekanmt> =] [ ] ][] |

3.2. LMD-Datei importieren

e <Datei> > <Importieren> > <LMD oder LPR ...>
e Zuvor abgespeicherte LMD-Datei 6ffnen

Folgende Meldung erscheint:

Mindestens ein Werkzeug konnte nicht zugewiesen werden! Rufen Sie die
Werkzeugzuweisungs Dialog Box auf, um die zuweisung zu vervollstindigen!

25
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Dies muss nun manuell zugewiesen werden. Unter <Bearbeiten> > <Werkzeug Zuweisung>

offnet sich folgendes Fenster:

Werkzeugzuweisung editieren

Phase DatefjLayer

Name: CAKaessi_svnlAltium\Projects\inFediinFed_V0.76\Project o.
o Erzeuge Projekt...

Abbrechen
Projekt zufiigen...

g Einheit[mm]
Projekt lischen

DateifLayer

[Ty =3y
«»
SO0 M~
=D J

Hier miissen nun fiir die einzelnen Phasen die entsprechenden Layer zu gewiesen werden.
Hinter jedem Layer sind unterschiedlich viele Stifte definiert. Jedem einzelnen Stift muss
das entsprechende Werkzeug zugewiesen werden. Erst dann kann die Platine gefrast und

gebohrt werden.

e Bottom Layer: e Drills:
Phase: MillingBottom Phase DrillingUnplated
Stift: 0.20 M Stift: 1.00 D
Werkzeug: M Universal Cutter 0.2 mm Werkzeug: D Spiral Drill 1.0mm
e Top Layer: e (utting:
Phase MillingTop Phase MillingTop
Stift: 0.20 M Stift: 1.00 M
Werkzeug: M Universal Cutter 0.2 mm Werkzeug: M Coutour Router 1.00 mm long

'!Wichtig:!! Hinter manchen Phasen konnen auch mehrere Stifte hinterlegt sein. Es ist
unbedingt zu iiberpriifen, ob jeder Stift auch das richtige Werkzeug zugewiesen
bekommen hat. Ansonsten erscheint nach der Frasanweisung der jeweiligen Phase

folgende Fehlermeldung:

Start ausfiihren

@ Es miissen erst alle Stiftnummern mit Werkzeugen versehen werden !
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Nun muss die Kommunikation zwischen Software und Frise hergestellt werden. Uber
<Konfiguration> - <Schnittstelle> kommt man zu folgender Einstellmdglichkeit:

Schnittstelle

Abbrechen
Schnittstelle

Q
CCOM3 Log schliefen
- COMA Log abschn.

I~ Schreibe Kommunikation in Datei
I~ Schreibe in BINTRACE.BTR

Es muss die Auswahl “Schnittstelle” und der entsprechende COM-Port gewahlt werden.

Es kann sein, dass folgende Meldung daraufhin angezeigt wird. Sie miissen nun die “Select-
Knopf” an der Frase betdtigen (LED muss leuchten).

Board Master

YWarte auf Antwort von der Maschine ...

Zur Uberpriifung fiihren Sie bitte die Arbeitsschritte zur Herstellung der Kommunikation
erneut aus. Sollte die gewiinscht Einstellung “Schnittstelle” eingetragen sein, kann der
Frasvorgang beginnen. Wenn nicht, miissen Sie die Arbeitsschritte ggf. mehrfach ausfiihren.

!'!Der Frasvorgang kann nun beginnen!!
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4. Niitzliche Hinweise

4.1. Spracheinstellung in der Software CircuitPro

Uber <Extras> = <Optionen...> 6ffnet sich folgendes Fenster:

- Anzeige o oere
- Messung
o =
Importzuweisungen Sprache System
(- Formate Einheiten Millimeters
- Gerber Import E Benutzer- und Lizenzinformationen
‘. Exgellon-Import Benutzemame N.N
LMD Organisation
.. STEP ot N.N
L DXF Seriennummer
- Verschiedenes Freischaltcode
- 2 BD-Einstellungen E Ruckga dert ||
- Maschine Anzahl Rickgangig/wiederherstell 10

Dokumentvoreinstellungen verwenden

D —

o Deitsch (Deutschland, ® |

aysisin

Default

Unter , Systemsprache verwenden” muss , False” gewahlt werden. Erst jetzt kann die Sprache

umgestellt werden.

4.2, Boardmaster — Bohrloscher sind gespiegelt

Es kann moglich sein, dass im Boardmaster die zu frasenden Leiterbahnen gespiegelt zu den
zu bohrenden Loschern sind - sprich die Frashbahnen sind Top und die Bohrungen sind
Bottom. Dies ist eine Einstellung im Boardmaster:
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<Konfiguration> - <Phasen...>

c\lpkf32Z\bmaster\phases12.phs
H |Dr||||ngUanated Ahhrechen

MarkingDrills Einfiig. oben
2 DnlllnPIated
ot unten|  Laden.. |
MillingBottom
5 MillingTop Lischen | Speichern...‘
6 Cuttinglnside
7 Cutting Farbe
8§ DrillingBacking
9 Dispense - normal | selektiert |
[ Speichern als Standard _ _

Der Punkt ,Lotseite” ist dafiir entscheidend. Es muss fiir die jeweiligen Phasen der Haken an
dem Punkt ,Ldtseite” identisch gesetzt werden.

Zur Uberpriifen:

Auf der Maschinenansicht im Boardmaster, bei gewahlten Layer ,Top” oder ,Bottom” miissen
die Bohrloscher an der richtigen Stelle angezeigt werden.
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